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二、内容简介
　　集成电路（IC）设计行业是半导体产业的创新引擎，近年来随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的兴起，IC设计迎来了前所未有的发展机遇。先进制程技术的突破，如7nm、5nm乃至更小的节点，使得IC能够集成更多晶体管，实现更高性能和更低功耗。同时，EDA（Electronic Design Automation）工具的智能化，提高了设计效率和准确性。
　　未来，IC设计将更加注重异构集成和定制化。随着摩尔定律逼近物理极限，通过将不同类型的功能模块（如CPU、GPU、AI加速器）集成在同一芯片上，可以继续提升系统性能。同时，针对特定应用的专用芯片（ASIC）和FPGA（Field-Programmable Gate Array）将更加流行，以满足个性化和高效能计算的需求。
　　《2024-2030年中国IC设计市场调查研究及发展前景趋势分析报告》在多年IC设计行业研究结论的基础上，结合中国IC设计行业市场的发展现状，通过资深研究团队对IC设计市场各类资讯进行整理分析，并依托国家权威数据资源和长期市场监测的数据库，对IC设计行业进行了全面、细致的调查研究。
　　市场调研网发布的2024-2030年中国IC设计市场调查研究及发展前景趋势分析报告可以帮助投资者准确把握IC设计行业的市场现状，为投资者进行投资作出IC设计行业前景预判，挖掘IC设计行业投资价值，同时提出IC设计行业投资策略、营销策略等方面的建议。

第一章 IC设计行业概述
　　第一节 IC设计行业特点
　　第二节 IC设计行业发展趋势

第二章 中国IC设计行业发展环境分析
　　第一节 经济环境分析
　　　　一、国民经济运行情况gdp
　　　　二、消费价格指数cpi、ppi
　　　　三、全国居民收入情况
　　　　四、恩格尔系数
　　　　五、工业发展形势
　　　　六、固定资产投资情况
　　　　七、财政收支状况
　　　　八、中国汇率调整
　　第二节 政策环境分析
　　　　一、行业政策影响分析
　　　　二、相关行业标准分析
　　第三节 IC设计行业社会环境分析
　　　　一、人口环境分析
　　　　二、教育环境分析
　　　　三、文化环境分析
　　　　四、生态环境分析
　　　　五、中国城镇化率
　　　　六、居民的各种消费观念和习惯
　　第四节 2024年中国IC设计行业技术环境分析

第三章 全球及中国IC设计市场
　　第一节 全球IC设计市场
　　第二节 中国台湾IC设计市场
　　第三节 中国大陆IC设计市场
　　　　一、中国IC设计市场概况
　　　　2024-2030年中国IC设计公司营收情况
　　　　从设计业销售变化情况来看，全行业销售预计为1945.98亿元，比的1518.52亿元增长28.15%，在全球集成电路设计业所占的比重再次大幅提高。
　　　　2017年我国芯片设计业的从业人员规模与的基本相同，略有增长，大约为14万人。因而得出人均产值139万元人民币。
　　　　2024-2030年中国不同方向IC设计的收入规模（单位：亿元）
　　　　截止，据统计，产品领域分布情况来看，在通信、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等8个领域中，有5个领域的企业数量增加，3个领域的企业数量下降。
　　　　从事通信芯片设计的企业从的241家增加到266家，销售额增长了30.7%，达到899.74亿元。
　　　　从事多媒体芯片设计的企业从去年的43家到增长72家，销售总额下降了0.63%，达到175.57亿元；
　　　　从事模拟芯片设计的企业数量从219家减少到180家，销售额增长了5.14%，达到68亿元。
　　　　从事功率器件设计的企业从77家增加到82家，销售额增长了155.14%，达到76.67亿元，为增长最快的产品领域；
　　　　从事消费类电子芯片设计的企业数量从上年的589家增加到610家，销售增长45.2%，达452.33亿元，继续保持了的快速增长势头。
　　　　从事智能卡芯片设计企业从上年的69家减少到62家，但销售总和上升了5.68%，达到139.15亿元。
　　　　从事计算机芯片设计的企业数量从去年的107家减少到85家，但销售提升了13.99%，达到128.28亿元。
　　　　IC设计企业，未来建议关注指纹识别芯片龙头企业汇顶科技、模拟IC设计公司圣邦股份、安防芯片设计的富瀚微等，这些公司研发实力强、创新能力强，有望着芯片国产化的东风伴随着国内市场一起成长。
　　　　二、中国手机IC市场
　　　　三、中国智能卡IC市场
　　　　四、中国电源管理芯片市场

第四章 基础类IC设计企业
　　第一节 上海贝岭（600171，shanghai belling co.， ltd.）
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第二节 无锡华润微电子
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、发展战略
　　第三节 华微电子（600360，jilin sino-mICroelectronICs co.， ltd.）
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第四节 晶门科技（，solomon system）
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第五节 北京君正集成电路股份有限公司（上市通过审核）
　　第六节 北京神州龙芯集成电路设计有限公司
　　第七节 苏州国芯科技有限公司

第五章 通讯类IC设计企业
　　第一节 国民技术
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第二节 锐迪科（rda mICroelectronICs，inc）
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第三节 海思
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第四节 展讯
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第五节 联芯科技有限公司
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略

第六章 多媒体IC设计企业
　　第一节 中星微电子
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第二节 珠海炬力
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第三节 士兰微
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司运营
　　　　三、公司战略
　　第四节 上海泰景
　　第五节 深圳芯邦
　　第六节 上海格科微
　　第七节 北京海尔
　　第八节 杭州国芯

第七章 智能卡IC设计企业
　　第一节 远望谷（002161）
　　　　一、企业基本情况
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　四、企业偿债能力分析
　　　　五、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第二节 上海复旦微电子
　　第三节 大唐微电子
　　第四节 上海华虹
　　第五节 北京同方微电子有限公司

第八章 其他类型IC设计企业
　　第一节 欧比特
　　　　一、企业基本情况
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　四、企业偿债能力分析
　　　　五、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第二节 福星晓程（300139）
　　　　一、企业基本情况
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　四、企业偿债能力分析
　　　　五、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第三节 长电科技
　　　　一、企业基本情况
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　四、企业偿债能力分析
　　　　五、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析
　　第四节 东软载波
　　　　一、企业基本情况
　　　　二、企业主要经济指标
　　　　三、企业盈利能力分析
　　　　四、企业偿债能力分析
　　　　五、企业运营能力分析
　　　　六、企业成长能力分析

第九章 2018-2023年中国IC设计发展前景预测
　　第一节 行业发展趋势预测
　　第二节 未来企业竞争格局
　　第三节 行业资源整合趋势
　　第四节 产业链竞争态势发展预测

第十章 2018-2023年中国IC设计行业投资机会与风险预警
　　第一节 投资环境的分析与对策
　　第二节 投资机遇分析
　　第三节 投资风险分析
　　　　一、政策风险
　　　　二、经营风险
　　　　三、技术风险
　　　　四、进入退出风险
　　第四节 投资策略与建议
　　　　一、企业资本结构选择
　　　　二、企业战略选择
　　　　三、投资区域选择
　　第五节 中智林:专家投资建议
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